
Тема 2 
Методика patch-clamp 

 



Патч-кламп 





Технология метода 





Приготовление микроэлектродов 

• Сопротивление 5-9 Мом 

• Толщина заготовки 1,5 мм 

• Работа с пуллером 

• Выбор стекла 

• Внутрипипеточный раствор: внутри и 
внеклеточный. 

• рН и осмолярность 



Регистрация сигналов с клетки в 
конфигурации Whole cell 

• Основные параметры клетки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Режим фиксации потенциала 
 

• Режим фиксации тока 
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